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KĄPIEL GALWANICZNA DO OTRZYMYWANIA STOPÓW SREBRO-MIEDŻ

Przedmiotem wynalazku jest kępiel galwaniczna do otrzymywania stopów srebro-miedź.
Znane sę kępiele do nakładania powłok srebrowych zawierajęce jony tiosiarczanowe,

pirosiarczynowe i amoniak zarówno cyjankowe jak i kwaśne według opisów patentowych
RFN nr 837 794 i Wielkiej Brytanii nr nr 1 449 792, 2 725 313, Z kępieli zawierajęcych
zestaw wymienionych składników kompleksujęcych oraz znajdujących się w nich anionów
nie otrzymywano dotychczas powłok stopowych. Do otrzymywania powłok galwanicznych
srebra z mledzlę znane sę kępiele oparte na jonach cyjankowych lub pirofosforanowych.

Wadę wyżej wymienionych kępieli cyjankowych jest ich silna toksyczność. Natomiast
kępiele plrofosforanowe sę drogie, nietrwałe i wymagaję stosowania stężonych roztwo¬
rów plrofosforanów, głównie potasowego*

Celem wynalazku jest uniknięcie wyżej wymienionych wad i niedogodności.
Cel ten osięgnięto poprzez opracowanie kępieli galwanicznej do otrzymywania sto¬

pów srebro-miedź zawierajęcych kompleksowe zwlęzkl srebra 1 miedzi, której istotę
jest to, że zawiera jednocześnie srebro 1 miedź, a jako substancje kompleksujęcę -
Jony tiosiarczanowe, jony pirosiarczynowe oraz amoniak, przy czym zawartość podstawo¬
wych składników kępieli mieści się w granicach $ srebro 0,5-20 g/dm3, miedź -
2-30 g/dm , Jony tlosiarczanowe 40 - 180 g/dm3, Jony pirosiarczynowe 50-150 g/dm3,
amoniak /NH3/ 20 - 150 g/dm3.

Zaletę kępieli galwanicznej według wynalazku Jest możliwość otrzymywania powłok
ze stopów srebro-miedź o stosunku ilościowym tych metali w powłoce zależnym od zawa¬
rtości jonów srebra i miedzi w kępieli, przy użyciu nietoksycznych, tanich substancji
kompleksujęcych•

Przykład 1. Sporzędzono kępiel galwaniczne o następującym składzie
w g/dm CuS04 w przeliczeniu na Cu 12,3, Ag2S04 w przeliczeniu na Ag 4,5, Na2S203
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138, NapS^O,. 120, NH_ 54 przy pH 6,4. Na przedmioty miedziane pokryte galwanicznie
pod warstwę srebra o grubości około 0,5 /jm nanoszono warstwę stopu srebro-miedź przy

p

użyciu prędu stałego o natężeniu 12,5 A/m . Po około 1 godzinie otrzymano powłokę sto¬
powe o zawartości miedzi 5%.

Przykład 2. Sporządzono kępiel galwaniczne o następujęcym składzie
w g/dm CuSO w przeliczeniu na Cu 12,3, Ag2SO. w przeliczeniu na Ag 3,5, Na2S203 138,
Na2S O 115, NH_ 50 przy pH 6,1* Na przedmioty miedziane pokryte galwanicznie podwar¬
stwę srebra o grubości około 0,5 urn nanoszono warstwę stopu srebro-miedź przy użyciu
prędu stałego o natężeniu £2,5 A/m . Po około 1 godzinie otrzymano powłokę stopowe
o zawartości miedzi 10 %.

Przykład 3* Sporzędzono kępiel galwaniczne o następujęcym składzie
w g/dm CuSO. w przeliczeniu na Cu 12,3, Ag2S0. w przeliczeniu na Ag 2,25, Na2S2°3
138, NQ2S2°5 110' NH3 45 PrzV PH 6'0# Na przedmioty miedziane pokryte galwanicznie
podwarstwę srebra o grubości około 0,5 jum nanoszono warstwę stopu srebro-miedź przy

2
użyciu prędu stałego o natężeniu 12,5 A/m • Po około 1 godzinie otrzymano powłokę sto¬
powe o zawartości miedzi 20 %.

Przykład 4. Sporzędzono kępiel galwaniczne o następujęcym składzie
w g/dm CuS04 w przeliczeniu na Cu 12,3, Ag2S0. w przeliczeniu na Ag 1,5, Na2S2°3
138, Na2S205 108, NH_ 32, przy pH 5,9. Na przedmioty miedziane pokryte galwanicznie
podwarstwę srebra o grubości około 0,5 urn nanoszono warstwę stopu srebro-miedź przy

2
użyciu prędu stałego o natężeniu 12,5 A/m • Po około 1 godzinie otrzymano powłokę
stopowe o zawartości miedzi 30%• (

Zastrzeżenie patentowe

Kępiel galwaniczna do otrzymywania stopów srebro-miedź zawierajęca kompleksowe
zwięzkl srebra i miedzi* znamienna tym, że zawiera jednocześnie srebro
i miedź a jako substancje kompleksujęce - jony tlosiarczanowe, jony pirosiarczynowe
oraz amoniak, przy czym zawartość podstawowych składników kępiell mieści się w grani¬
cach: srebro 0,5 - 20 g/dm , miedź: 2-30 g/dm , jony tlosiarczanowe 40 - 180 g/dm ,
jony pirosiarczynowe 50 - 150 g/dm3, amoniak /NH3/ 20 - 150 g/dm .
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